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La presente invencidén se refiere a un método per
feccionado para depositar un metal sobre materiales polime
ros. En particular, la invencidn se refiere a un método per
fecclonado para depositar por galvanoplastia, selectivamen .
te, un metal tal como cobre, niquel, cine, cadmio, cromo u
orc, sobre substratos polimeros, especialmente substratos
péliacrilicos.

Se han usado diversos métodos para depositar un
metal sobre materiales plésticos tales como polietilenos,
polipropilenos, poliestirenos, poliacetales, polimeros £l o
rocarbonados, celvlésicos, de urea-formaldehido, de fenol-.
formaldehido, ¥y resinas ABS (acrilonitrilo,~butadieno-es- :
tireno). Tres métodos muy usados para aplicar a los mate-
rieles plésticos un aspecto metdlico o cromado decorativo
son la evaporacién bajo vacio, deposicidén quimice o sin
electricidad, y deposicién sin electricidad seguida por
constitucibén de un revestimiento metdlico formado por gal-
venoplastia de un metal adecuado. lLa desventaja primordiel
de los métodos de evaporacidn bajovvacio y deposicién sin
electricidad es la delgada pelicula de metal obtenida. La
pelicula que se puede conseguir estd limitada a solo unas
pocas cienmilésimes de milimetro de espesor; esta limite-~
cibn estd causada por desventajes del coste del procedimien
t0. En consecuencia, la pelicula ha de ser protegida por

. una laca orgénica transparente. Esta combinacidén de lg peli
cula delgada y laca presenta una resistencia a la abrasién
4y a la intemperie relativamente melas. Se ha hallado que se
éuperan estas desventajas depositando por gelvanoplastia
un depésito espeso de metal sobre el delgado revestimiento

conductor obtenido por deposicién sin electricidad, siempre
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que el revestimiento delgado de metal tenga buena gdhe~
sién. Ademds, el uso de baios Ge galvanoplastia brillante
evita la necesidad de pulir el depésito metédlico, de ma~
nera que e puede obtener el brillo con menos coste., Sin
embargo, una limitacidén importante de la téenica de gal-
vanoplastig he sido la incapacidad de adherir de forma
adecuada al substrato de plédstico el revestimiento metéli
co espeso depositado por gelvanoplastia, y el revestimien
to conductor depositado sin electricidad. Ia adhesién se -
mide por el ensayo de resistencis a le peladura descrito
ngs adelente. Si la resistencia a la peladura es sustan~
cialmente menor que 0,9 kg por cm. de anchurs, el reves-—
timiento eg insatisfectoric incluso para fines decorati-
Vo<e

En la patente EE.UU. 2,351,940, se expons un
método para depositar cobre por galvanoplastia, sobre su-—
perficies de pldstico que ordinariamente no conservarén
depbsitos electroliticos. Antes de la deposicién de cobre,
la superficie es revestida con uns laca, tal comd una la-.
ca de nitrocelulosa que contiene cobre o particulas de
pigmento. Este método implica ciertas desventajas, ya que
el polvo de cobre y particulas de pigmento han de ser in-
corporados en la laca. Estas particulas comunican al re-
vestimiento metélico acabado un aspecto basto y mate, pro
duciendo asi un aspecto indeseable.

En la patente EE.UU. 2.458.032, se expone un
método para cementar una peliculs metdlica a polimetacri-
lato de metilo, mediante un adhesivo, que cémprende meta~
crilato de metilo parcislmente polimerizado. En recientes
experimentos hechos por los eutores de la invencidn, se
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intent6 superar el problema de la mels unidén entre el
metal y plédstico, tratando el substrato polimero con uns
laca del tipo ABS, gque contenfa al menos 15% en peso de
butadieno, es decir, se Gisolvié una resina de acriloni-

trilo/butadieno/estireno tal como la "Cycolac EP 3510

de Marbon Chemical, en un disolvente orgénico adecuado,

v fué pulverizada selectivamente sobre un substrato
polimero, para que actuase como imprimacidén o aglutinanﬁ ‘
te para anclar sl substrato poliacrilico un meterial qué1:=
se pudiese depositar por galvanoplastia. El uso de esﬁe;{? 
materiel aglutinante oon&reto implica ciertas desventa- i
Jjas importantes. Presente une caepa dura, relgtivemente

no impregnable, que requiere un tiempo de reéidencia é
largo, usualmente 30 min, o més, en el acondicionador

de dcido frio que se usa en la secuencis de preacondi-~
cionamiento, antes de la operacién de galvanoplastia. Es-
te prolongado tiempo de residencia en el 4cido cause un
ataque perjudicial del dcido sobre sl substrato, no solo
en el punto que se ha de efectuar la deposicidén, sino es-
pecialmente en el resto del substrato, que no ha de ser
sometido & deposicibn. Ello requiere, a su vez, un enmas—
caramiento de los puntos que no han de ser sometidos g
deposicién; este enmascaramiento requiere gastar mds tiem
po y dinero en el procedimiento de deposicidn., ELl tiempo

de residencia en doido puede ser acortedo elevando le
temperatura del bafio dcido, pero el dafio a los subsgiratos
polimeros tales como substratos poliacrilicos es especial-
mente importante cuando la temperatura excede de 2%90 GIVES
rante un periodo de 3 a 5 min. '

Un objeto de la presente invencién es propor—

%;346211 .
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cilonar un método para depositar selectivamente un metal
sobre un substrato polimero, donde no se necesita enmas-—
carar aguellas 4reas del substrato que no han de ser re-
vestidas. Otro objeto de la invencidn es proporcionar un -
método econdmioamente.factible para producir materisles
polimeros metelizados que tienen une unidn perfeccionada
entre metel y pldstico. Adn otro objeto de la invencidn
es proporcionar un materisl aglutinante perfeccionado,

en forma de laca lisa, para anclar firmemente un revesti-
miento metélico a un substrato polimero. Otro objeto de ~
la invencidn es proporcionar un materisl poliacrilico me—
talizado que tiene resistencia al desgaste y a la ab:a;
8ién perfeccionadas. Aun otro objeto de la invencién es
proporcionar materiales metalizados polimeros que tienen
uns resistencis perfecciénada a la intemperie.

Los materiales polimeros sometidos a galvano-
plastis, de la presente invencidén, se pueden usar como
piezas en sustitucién de metales, cuando no se necesite
gran resistencia mecénica ni resistencia al calor. Tam-
bién se pueden usar como piezas para automéviles (parti-
cularmente piezas revestidas selectivamente, tal como
conjuntos de lentes de luces piloto que tienen viseras
revestidas selectivemente), apliques, y material de fe-
rreteria marina y fontanerfa. En particular, se pueden
usar como alojamientos de luces piloto y marchas atris
en automdviles, alojamientos de calentadores, cuadros
de instrumentos, enrejados de radiadores de automébviles,
Picaportes de puertas, faros, cubiertas de ruedas, espe~
Jos retrovisores, placas de cubierta de radios y relojeé,

guanteras, botonesg de conbrol, acsbadc interior, cubisr-

s~ 946211
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tas pars articulaclonss de asientos, sombreretes y mengos
de grifos, bridas de drenaje, escudos de griferfa, filtros
de sumideros, piezes para aparatos suministradores de ja~
bén 1liquido, material de laboratorio, sujetadores de oreje-
tas, brazos de carros de miquinas de escribir, palancas,
barriletes de méguinas de escribir, y multitud de otros
articulos moldegdos.

Segin la invencidn, los anteriores objetos se
consiguen aplicendo el substrato de plédstico una mueva com
posicién de imprimecidn, que comprende un polimero que cohrf
tiene butadieno, para formar un revestimiento relativamen{

te blando sobre el substrato, antes de que sea acondiciona;‘

do para la galvanoplastia. Esta composicién de imprimacidh

promueve en el substrato sometido s galvanoplastie una fuer-
te unién entre metal y pléstico, como se describird de for-
mg més completa més adelante.

Se ha descubierto que los substratos polimercs
revestidos con la composicidén de imprimacidén de la inven-—
cibén solo necesitan, inesperadamente, un corto tiempo de
residencia en un acondicionador 4cido usual de un procedi-

niento de galvanoplastia. Sorprendentemente, se obtienen

-fuertes uniones entre metal y plastico incluso cuando se

reduce el tiempo de residencia & 5 min. o menos. Dado que
el tiempo de residencia es mas corto que el normalmente

requerido en un procedimiento de galvanoplastia, tal como

‘los procedimientos Enthone o MacDermid, no hay necesidad

'de aumentar la temperaturs del acondicionador écido has-

ta el punto en que el substrato de plédstico sea dafiado

?de forme importante. Ademds, el menor tiempo de residencia

‘evita los dafios causados al substrato de plédstico simple-
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mente por exposicién prolongada al acondicionador 4cido.

La composicién de imprimscién de la presente in~
vencién comprende un polimero que contiene de 20 a 90% en
peso de butadieno, Se prefiere un contenido de butadieno
de 35 a T0% en peso. La composicién de la imprimacidn va-
riaréd segin la composicién del substrato que ha de ser re-
vestido., Por ejemplo,'es ventajoso incluir en el polimero
de butadieno de la composicién de imprimacién un monémero
o mezcle de mondémeros que sirvan para hacer compatible a
le imprimacibén con el substrato. Ello permitird que la im-
primacién se adhiera al substrato, En el caso de un substra-
to de polimetacrilato de metilo, el mondémero compatibiliza-—
dor puede ser metacrilato de metilo. Si el substrato fuera
poliestireno, el mondmero compatibilizador del polimero de
butadieno seris estireno. Puede verse que las proporciones
én peso de mondmero compatibilizador variardn con el subs-
trato, y la cantidad requerida para conseguir la adherencia
gl substrato serd la principal consideracién al deterwminar
las proporciones en peso de butadieno,

Entre los substratos polimeros que pueden ser im-
primados pars ser sometidos a galvanoplastia, con las com-—
posiciones de imprimacidén de la invenciébn, son representa-
tivos los poliacrilicos, polietilenos, polipropilenos, po-
liestirenos, resinas ABS (acrilonitrilo-~butadieno-estireno),
policloruros de vinilo, .polimeros de acetato-butirato de
belulosa, poliscetales, polimeros fluorocarbonados, policaf—
bonatos, polibéxidos de fenileno, polisulfonas y otros subs-
%ratos polimeros en los que es diffcil efectuar una unidén
fuerte entre metal y pldstico. Los substratos preferidos son
ios poliserflicos, resinas ABS y polimeros de acetato-buti-

346211

-7



10

15

20

25

30

23.10.1967 ,

rato de celulosa. Los substratos poliamcrilicos pueden
ser homopolimeros de un éster alcohilico 01—04 de 4cido
acrilico o metacrilico, o copolimeros de uno o m4s de es-
tos éstteres entre si o con otros materiales mondmeros co-

polimerizsbles, tales como estireno, alfa-metilestireno,

_dcido acrilico, 4cido metacrilico, acrilonitrilo, meta- -

crilonitrilo, clorurq de vinilo y cloruro de vinilidenos
Las composiciones de imprimacibén de la inven- ‘
cién se pueden aplicar al substrato polimero de una va- .
riedad de maneras. Por ejemplo, pueden ser aplicadas en {
forma de létex acuoso, o come laca o dispersién en un |
sistema disolvente orghnico, a cualquier concentracién
adecuada entre 1 y 504 de s6lides. Le composicidn de im-
primacidén pueds ser solubilizads en un sistema disol-
vente orgdnico adecuado, tal como xileno y alcohol de dia-
cetona, en partes iguales en peso, para formar una laca
que pueda ser pulverizada. Ia gplicacién se puede efec~
tuer sumergiendo la pleza en la imprimacidén, o pintando
la pieza con lg imprimacibén, mediante un pincel, Tas com-
posiciones de imprimscién se pueden aplicapmediante uns
téenica de revestimiento por circulacidn, segin la cual
se pone la pieza en un depdsito, y es unida a un 4rbol
que puede girar, situado enfrente de unas boguillas que
suministran una corriente de composicidn de imprimacién
que es distribuide uniformemente sobre la piezsa, cuando‘
gira. Ia composicién de imprimacibén puede ser también
pulverizada sobre la pieza, ya sea como létex acuoso
o en forma de laca en la que estd contenida en un sis-
tema disolvente orgénico. ¥l tanto poraciento de sélidos
de la imprimacién puede estar comprendido entre 1l y 20%,

546211
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prefiriéndose un intervalo de 12 a 14% de sélidos,

Se ha hallado gue da buenos resultados un depé~

- gito de composicién de imprimscién que tenga un espesor

~no menor de aproximadamente 15 micras. Si la composicidén

de imprimacidén tiene un espesor menor de aproximadsmente

15 micras, el acondiclonador dcido usado en el procedimien-
- %0 de deposicidn puede atacar de forms importante al reves—

“timiento, o consumirle y causar una adhesién mala.

La composicién de imprimacién de la invencidén

' se puede usar para acondicionar los substratos polimeros
"de forma que puedan recibir un revestimiento superficial

“total o galvanoplastia selectiva. La galvanoplastia selec-

tiva es una técnica en la que s0lo se revisten algunas por-

:ciones del substrato. Se evits la necesidad de enmascsrar

aquellas porciones de la superficie del substrato que no
.han de ser revestidas, debido a que el tiempo de residen-—
icis en el acondicionador 4cido no es suficiente para sen— .

isibilizar ni dafiar a las dreas del substrato que no han
3

eldo revestidas por la composicién de imprimscién de la
%invencién. Por ejemplo, un substrato de polimetacrilato
gde metilo sin tratamiento previo especial no puede retener?
Sun revestimiento de metal adherente depositado sobre &1 t
mediante una téenica usual de galvanoplastia; por tanto,
las 4dreas que no han sido revestidas con la composicibn de!
imprimacidén de la invencidén no tendrdn unién adherente en—%
tre metal y pléstico, y pueden ser separadas fécilmen%eo :
iAnélogamente, existe mals adhesién en regiones cuando el é
substrato consiste en una resine ABS gue ha 8ido revestidaé
gselectivamente con la composicién de imprimacidn de la in—i
vencién. El tiempo de residencia en el acondicionador éci~§
i

do es insuficiente para sensibilizar a las &reas del subs—

M 17
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trato de ABS no imprimadas, de manera que cualquier meteal
que sea depositado sobre estas dreas se adhiere tan mal
al substrato que es separado fécilmente de é1.

Como se ha indicado antes, la composicién de
imprimacién de la invencidn puede ser un copolimero de
butadieno y otro material mondmero copolimerizable, que
sea compatible con el substrato. El copolimero puede ser ...
futadieno copolimerizado con estireno, acrilonitrilo o
cualguier otro monémero compatibilizador, tal como haluros
de vinilo o vinilideno, tel como los cloruros; ésteres
vin{licos tales como acetato, butirato o benzoato de vi-i~.

nilo; 4cidos acrilico y alfa-alcohil-serdlicos, sus &ste-

res alcohflicos, amidas y nitrilos, tal como dcido acri-

lico o metacrilico, acrilato de etilo, acrilato de octi-
lo, metacrilato de metilo, acrilamida, acrilonitrilo; com
puestos aromiticos vinflicos tales como los estirenos,
incluyendo el propio estireno, cloroestireno y etilesti- .
reno; vinilnaftaleno; &steres glcohilicos de dcido malei~
co y fumdrico, tal como maleato de dimetilo; éteres vi-
nil-glcohf{licos y vinil-alcohil-cetonas; vinilpiridins

e isobutileno.

El monémero compatible puede ser polimerizado
en enmulsién con un copolimero de butadieno-estireno ya
formado, proporcionando polimeros de injerto o en cagpas.
Por ejemplo, la composicién de imprimacién de la invencién

puede ser una composicién formada por polimerizacién de un

- 1l4dtex de copolimero de butadieno-estireno, y un material
. monbmero consigstente exclusiva o preponderantemente en

metacrilato de metilo. En tal caso, se meszcle de 15 a 75%

en peso de un copolimero de butadieno~estireno con mate-—

o 046211



rieles monbmeros que comprenden de 85 g 25% en peso de me~
tacrilato de metilo monbmero, o metacrilato de metilo mond—
mero en cantidad de al menos 55%, y preferiblemente tanto
como T5% en peso, en mezcla con otro mondmero que Ee copo-
5 limerice con é1, tal como acrilato de etilo, acrilonitrilo, -
cloruro de vinilideno, estireno, y compuestos similares
monoetilénicamente insaturados que tienen un grupo de fér--
mule HyC = C <i o Bl copolimerc de butadieno-estireno del.
létex puede comprenden sproximadamente de 10 a 50% en pesc
10 " de estireno y aproximadamente de 90 a 50% en peso de buta~-
dieno, y su peso molecular estd comprendido aproximadsmente
entre 25,000 y 1,500,000, La interpolimerizacién del mond-
mero o mezcla monbmers con los sélidos de copolimero sus—
pendidos en agua se efectia en presencia de un catalizador
15 generador de radicales libres; opcionalmente, se puede in-
cluir un regulador de polimerizacién, que sirva como agen-
te de transferencia de cadena a una temperaitura del orden
de 15 a 8020, L1 producto interpolimerizado es alslado
luego por 'cualquier medio adecuado, tal como secado por
20 pulverizecidn, eveporascién o coagulacibn, tal como medianw-
te una solucidén de cloruro cédleico. El producto interpoli=-
nerizado aislado eg secado luego usando téenicag usuales
de secado.
Pars ayuder a que les personas versaﬁas en la
25 técnice lleven a la préctica la presente invencidn, se
sugleren a titulo de ilustracidén las sigulentes formas
* de operacién, siendo lzs partes y tantos por ciento en
" peso y las temperaturas en grados centigrados, salvo que

se indique egpecificamente otra cosa.

30 ~Formulacién de la composicidn de imprimacién

. . 24.10,1967 -11- 3 4 6 2 1 1
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100 partes de létex formado copolimerizando en
emulsion 75 partes de butadieno y 25 partes de estireno,
en presencia de un agente dispersante, a una temperaturs
relativemente baja, del orden de 52C, siendo 50% en peso
el contenido de sbélidos del létex, y siendo el peso mole-
cular del copolimero del orden de 500,000, son diluildas
con 100 partes de agua que conbienen 1,5 partes de lau-~
rilsulfato sddico disuelto en ellas. Bl 1létex dilufdo
es agitado hasta homoeneidad. e efiaden al litex diluido
lentamente, agitando para obtener una emulsidn estable
uniforme, 151 partes de metacrilato de metilo monémero,-:
que contienen 0,3 partes de hidroperéxido-de paramentario
¥y 1,32 partes de n-dodecilmercaptanc. La emulsibn asi ob-.
tenida se mantiene g 602C durante 18 horas, para efectuar
una polimerizacidn esencialmente total. Luego'se provoca
la coagulacién de sélidos, vertiendo lentamente la emul-
sibén en 1500 partes de una solucidn acuosa de cloruro
cdlcico al 0,5%, que contiene 1,0 partes de 2,6-di-terc—
butil=4d-metilfenol, mantenida a temperatura de 902C. Se
obtiene un polvo seco filtrando, lavando y secando el po-
limero coagulado, bajo vacfo. Se aliaden lentamente 60 g.
del polvo a una mezcla de 200 g. de xileno y 200 g. de
alcohol de diacetona., Despuds, la formulacidn resultante
es agitada o removida, y filtrada para eliminar las par~
ticulas polimeras no disueltas.

Zjemplo 1
(A) Aplicacién de la composicidén de imprimecién al subs-A

trato.
La composicidén de imprimacidn, preparada como

ge ha descrito antes, es pulverizada sobre cuaeiro bgrras

e 9462171
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de polimetacrilato de metilo que habfan sido limpiadas con
disolvente para eliminar toda contaminacidn orginica e
inorgénice. La laca es pulverizsda solo sobre las 4reas a
revestir. Las barras imprimidas son secadas luego al aire
durante 5 min. Se aplica un segundo revestimiento por pul-
verizacidén, para proporcionar en las 4reas revestidas de
las barras un espesor total de la capa de revestimiento
aproximadamente igual a 15 micras. Las barras imprimidas
son cocidas luego durante 45 min. a 662C, para eliminar

el disolvente residual, y luego son enfriadas hata le

temperatura ambiente,

. (B) Gelvanoplastia selectiva en el substrato imprimado

Tas barrasg imprimgdas selectivamente del ejemplo
1(A) son sumergidas durante de 2 & 5 min. en una mezcla
doida compleja, fria, que contiene 4cido crémico (ls mez-
ole 4cida compleja fria que contiene 4cido crémico esté
expueste en le pag. 65 de "The Iron Age", 11 de Agosto
de 1,966). Inego se aclaran las barras en agua corriente,
¥y Se sumergen en un baflo slcalino durante aproximadamente
medio minuto, para neutralizar cualguier dcido residual,

Después se sumergen las barras en una solucibn sensibi-

lizadora de SnClz, durante aproximadamente 1 min, en la

cual se adsorbe sobre las superficies imprimadas de las
barras una sal metdlics fdcilmente oxidada. Despuds, las
barras son aclaradas y sumergidas en una solucidén acti-
vadora de paladio, durante aproximadamente 1 min, con lo
que se deposita sobre la superficie una sal de metal pre-
closo, por reaccién con el sensibilizedor. Luego se sumexr—

gen las barras en una solucidén de cobre pars deposicién

sin electricidad, durante aproximadamente de 10 a 30 min,

346211
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pars depositar quimicamente una pelicula densa de cobre
conductor sobre las superficies imprimsdasde las barras.
Finalmente, las barras son puestas en un baiio 4cido de
galvanoplastia de cobre brillante, y se deposita electro-
5 li{ticamente sobre las barras una capa de cobre de aproxi-
madamente 12,5 a 37,5 micras de espesor. La galvanoplastia
se efectia durante aproximadamente 30 min, e densidad de
corriente iguel a 6,2 amp/dm2.
Ademés del cobre, se puede aplicar un revesti-
10 miento final de niquel, cromo, latén, oro, o cualquier :
otro de los metales que pueden ser aplicados por galvano-
plastia.
Se efectian ensayos de peladurs sobre las cua-—
tro barras de polimetacrilato de metilo que fuéron some-
15 tidas a galvanoplastis selectiva con cobre, segin el an-—
terior ejemplo,La resistencia a la peladura es una me-
dide de la resistencia de la unién entre metal y plédstico,
vy Se expresa como nimero de kg de fuerza por centimetro
de anchura, requeridos para levantar el metal depositado
20 de la superficie del substrato. EL ensayo de peladura
se efectia cortando el revestimiento de cobre con un cu-
‘chillo, para hacer una banda de 13 mm. de anchura (o de
25 mm. de anchura, si la barra de ensayo lo permite). Se
levanta mediante la hoja del cuchillo un extremo del re-
25 ~ vestimiento de cobre. Para facilitar la peladura del me-
tal de la barra, se comprime a lo largo de la banda una
tira de cinta de filamento Scotch 3M, de 13 mm. de anchu-
ra. El extremo de la banda de metal y cinta se emordazen
en las mandibulas de un aparato de ensayos de traccidn,
30 : y se mantiene la barra mientras se pela la banda formendo
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un 4ngulo de 909 respecto a la superficie de la barra. El
cabezal se desplaza 2 una velocided de 25 mm/min. Ia fuer-
za de tracoidén media, en kg, se toma del gréfico, y la re-
sistencia a la peladura se calcula en kg por centimetro

5 de anchura del cobre. las cuatro barras presentaron resis-

tencias a la peladura iszuwales a 1,30, 1,66, 1,41 y 1,38

- kg/cm.
Ejemplo 2
En vez de las barras de polimetacrilato de nme-
10 tilo del ejemplo 1 se usaron barras de acetato-butirato .

de celulosa. La composicidén de imprimacién del ejemplo 1

se gplica de la misma manera que en el ejemplo 1, y la

galvanoplastia selectiva se efectia de la misma forma. La

resistencia a la peladura es mayor que 0,9 kg por cm. de
15 anchura.

Ejemplo 3

BEn vez del substrato del ejemplo 2, se usan como
substrato polimerc barrasde resina de acrilonitrilo-buta-
dieno-estireno. Las operaciones de los ejemplos 1 y 2 se

20 efectian de la misma forma. Se obtienen resistencias a
le peladura mayores que 0,9 kg. por cm. de anchura, y com-—
parebles a las del ejemplo 1l
Ljemplo 4
El substrato del ejemplo 3 se substituye por
25 barras de polifxido de fenileno, que se tratan de la mis-
me manera. Se oObtienen resistencias a la peladura mayores
. que 0,9 kg, por cm. de anchura, y comparables a las del
~ejemplo 1,

La presente solicitud que corresponde a la presen-

0 _
3 tada en Estados Unidos de América, con fecha 24 de Octu~
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bre de 1.966, bajo el Me 588,737 se acoge a losg benefi-
cios del Articulo 51 del vigente Estatubto sobre Propie-

dad Industrial.

5 ¥ O T A

Los puntos de invencidn propia y nueva que se
presentan para que sean objeto de la presente solicitud

10 de Patente de Invencién en Espafia, por VEINTE afios, son
los siguientes:

1.~ Procedimiento para imprimar la superficie
de substratos polimeros, pare asdeptarlas a galvanoplastia,
- caracterizado por revestir los substratos con una compo=-
- 15 sicién polimera que comprende de aproximadamente 20 a
aproximadamente 90% en peso de butadieno. .
2.~ Procedimiento segin la reivindicacién 1, ca-
racterizado por el hecho de que el substrato polimero
es polimetacrilato de metilo,

20 o= Procedimiento segin la reivindicacién 1,
caracterizado por el hecho de que el substrato polimero
es unag resine de acrilonitrilo-butadieno-estireno,

4,~ Procedimiento segin ls reivindicscidn 1,
caracterizado por el hecho de que el substrato polimero

25 es acetato-butirato de celulosa.

5e= Procedimiento segin cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 4, caracterizado por el hecho de que
la composicidn polimera comprende un copolimeroc de bute~
dieno y un monémero copolimerizable que ses compatible

30 " con el substreto polimero.
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6.~ Procedimiento segin la reivindicacién 5,
caracterizado por el hecho de que dicho copolimero com—
prénde de 20 a 90% en peso de butadieno y de 80 a 10%
en peso de al menos un mondmero copolimerizable que sea
5 - compatible con el substrato polimeroc. |
| 70- Procedimiento segin la reivindicacidn 6,
caracterizado por el hecho de que dicho copolimero com—:
prende 90% de butadieno y 10% de metacrilato de metilo. .
8.~ Procedimiento segun le reivindicacién 6,
30 caracterizado por el hecho de que dicho copolimero com= :
prende 20% de butadieno y 55% de metacrilato de metilo.
9.~ Procedimiento segin la reivindicacidén 6, -
caracterizado por el hecho de que dicho copolimero com-
prende de 20 a 907 en peso de butadieno y de 80 a 10%
15  en peso de los ésteres alcohilicos Cl-Q4 de &cido acri~
lico o metacrilico.
10,~ Procedimiento pars imprimar lg superficie
de substratos polimeros,
Tal y como se ha descrito en la memoria que
20 antecede y para losz fines que se han especificado.
La presente memoria consta de diecisiete hojas

esoritas a méquine por una sola cara.

Madrid, . 3 NDV. 196R
POAO

ek
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